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Sposób wytwarzania stopu cynkowego do produkcji płyt
chemigraficznych przeznaczonych do wielostopniowego trawienia

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia stopu cynkowego zawierającego do 0,40% wago¬
wych kadmu oraz do 0,70% wagowych ołowiu do
wyrobu płyt (blach) chemigraficznych przeznaczo¬
nych do dtrzyimyfwania klisz drukarskich metodą 5
Wielostolpniowego trawienia.

Dotychczas stosowany stóp cynkowy do produk¬
cji blach chemigraficznych przeznaczony do otrzy¬
mywania klisz drukarskich metodą wielostopniowe¬
go trawienia zawierał od 0,15 do 0,25% wagowych io
kadmu jako składnika stopowego i do 0,01% wa¬
gowych ołowiu jako dopuszczalne zanieczyszczenia.
Stop ten otrzymano przez stapianie cynku czystego
o zawartości 99,99% wagowych Zn lub co najmniej
99,9% Zn oraiz cynku otrzymanego przez redesty- 15
lalcję cynku hutnidzego sposobeim ciągłym w tak
zwanej ołojwiowej koluJmnie rektyfikacyjnej, za¬
wierającego nawet do 0,6% wagowych kadmu.

Ilość posiziczególnych gatunków cynku była tak
dobrana, aby otrzymać określoną zawartość kad- 20
mu przy zachowaniu dopuszczalnych zanieczysz¬
czeń innych metali w przygotowywanym stopie cyn¬
kowym. Stóp ten wykazywał szereg niekorzyst¬
nych własności w procesie technologicznymi pro¬
dukcji blaich z wlewikóiw oraz powodował także 25
wady gotowego produktu to jest klisz drukar¬
skich w czalslie procesu wielostopniowego trawie¬
nia.

Niedostateczna lejność stopu była przyczyną pow¬
stawania dużej ilaści wybraków w czasie odlewa- 30

nia płynnego metalu do form (porowatość skur¬
czona, zimne zalewy). Stosunkowo niska plastycz*-
ność stopu szczególnie przy produkcji płyt (blach)
o grubości poniżej 1,5 mim była przyczyną dużej
ilości wylbraków walcojwniczyich. Ta właściwość
sprzyjała także powstawaniu naldlmiernyich naprę¬
żeń wewnętrznych objawiających się krzywie¬
niem blach w czasie ich ogrzewania po nałoże¬
niu na ich powierzchnię lakieru (emalii). Powo¬
dowało to duże trudności pnzy druku a z drugiej
strony uniemożliwiało stosowanie lakierów
ochronnych termonutwardzalnych.

Stop cynkowy o zawartości od 0,15 do 0,25%
wagowych katau posiadał niekorzystne własnoś¬
ci pnzy obróbce powierzchniowej (skorowania,
szlifowania i polerowania). W czasie procesów
obróbki powierzchniowej często powstawały głębo¬
kie rysy i inne wady powierzchni, które powodo¬
wały, że dana płyta nie nadawała się do wyrobu klisz
drukarskich. Poza tym znany stop posiadał znaczną
skłonność do rekrystalizacji w temperaturze po¬
wyżej 150°C a nawet w temperaturze od 80 do
110°C co z kolei było powodem nierównomierne¬
go trawienia z uwagi na strukturę gruboziar¬
nistą ótaralbiamej płyty. Z tego powodu własności
mechaniczne płyty ulegały zmianie (szczególnie
twardość) i to było prlzeszkodą w otrzymaniu od¬
powiedniej ostrości rysunku lub druku.

Celem wynalazku jest usunięcie lub przynaj¬
mniej zmniejszenie niedogodności w czasie pro-
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dukcji płyt chemigraficznych oraz ich obróbki w
procesie wielostopniowego trawienia.

Zadanie wytyczone w celu zmniejszenia poda¬
nych niedogodności zostało rozwiązane zgodnie z
wynalazkiem w ten sposób, że do s/topu cyniku

. z kadłmetm dodaje się od 0,35 do 0,70% wagowych
ołowiu, przy czym ilość kadmu w stopie waha się
wfte!dy od 0,25 do 0,40% wagowych.

Nieoczekiwanie okazało się, że strmtótura kry¬
ształów stopu cynkowego według wynalazku jest
drobniejsza przy jednoczesnym zachowaniu wła¬
sności mechaniicizinych w czasie magazynowania
płyt chemigrafilcznych oraz ioh procesu trawienia,
który zachodzi łatwiej, ponieważ wydzielający się
na granicach ziarn ołów w postaci przeważnie
kuleczek powoduje bairdzo wyraźnie zmniejszenie
adpornoślci sltopu na korozję. Ta własność stopu
w innyioh przypaidlkach nie jesit korzystna, ale w
procesie prlzygiotowanlia klisz driukarsfcich ułatwia
trawienie. Drobniejslzą strukturę kszyształów nie
można było osiągnąć prlzez zwięlklszenie ilości kad¬
mu w stopie Zn — Cd, ponieważ dodatek około
0,3 kadmu i powyżej tej granicy powodował znacz¬
ną kriuchość płyt cbeimigrafliidznych

Zgddsnie z wynalalzkiem sposób wytwarzania
stopu cynlkowego do wyrobu płytt chemigraficz-
nych polega na tym, że w piecu płomiennym lub
indukcyjnym o pojemności od 10 do 20 ton lub od
2 do 3 ton stapia się w temperaturze od 480 do
520°C cynk hutniczy otrzymany przez redukcję
tlentkowyich zjwiąlzkójw cyniku w piecach destyla¬
cyjnych o muflach leżących z cjmkiem otrzyma¬
nym przez redestylację cyinlklu hutniczego sposo¬
bem ciągłym w ołowiolwej kolumnie rektyfikacyj¬
nej o przeciejtnej za|warttości 0,5% wagowych kad-
mfu. Eość poszczególnych gaituników cynku dobie¬
ra się tak, aby otrzymać wagowo zawartość w
stopie kadmu od 0,25 do 0,40% oraz ołowiu od 0,35
do 0,70% pirzy jednoczesnym utrzymaniu zanie¬
czyszczeń inlnytoh metali w przygotólwanym sto¬
pie cynkowym na takim poziomce, aby ich wtrą¬
cenia nie wpływały ujemnie na jakość płyt che¬
migraficznych.

Zawartość kadimu w przygotowanymi stopie
cyinikowym koryguje się przez dodanie do kąpieli
metalowej płyt metalicznych stopu kadmowo-cyn-

kowego lulb cynku o czystości 99,95% wagowych
Zn. Po s|to|pieiniu prJzeprowaGza się raiinację cie¬
kłej masy wjsaldowej za pomocą polistyrenu wpro¬
wadzanego do kąpieli w pobltaci perełek lub gra-

s nulek. Polistyren rozkładając się odltlenia kąpiel
metalu i usuwa zanieczyszczenia z wnętrza kąpie¬
li metalowej na jego powierzchnię. Oczyszczony
stop na&łtejpmie odlelwja się do żeliwnych form o-
grzewanyjch do temperatury około 200°C. Odlane
płyty walcuje się wstępnie na gorąco w tempe->
raturlze od 180 do 200°C, przy czym całkowity mi-
niimalny giniot w czasie tej operacji wynosi 70%.
Pdtem otrzymaną waillcówkę Walcuje się na zimno
w temperaturze nie niżsizej od 130°C przy całko¬
witymi maksymalnym zgniocie 50%. Po obcięciu
na żądany format powierzchnie blach (płyt) skó-
rulje się, a następnie szlifuje i polenuje.

.Stoip cynlkowy weldług wynalazku może być
także wykorzystany do produkcji blach (płyt)
offsetowych z tą jedttialk różnicą, że wtedy wal¬
cowanie przeprowadza się w pakietach.

Zastrzeżenia patentowe

1. Slposób wytwarzania stopu cynkowego do pro¬
dukcji płyt chemigraficznych przeznaczonych
do wielostopniowego trawienia, zawierającego
kadm i ołów, znamienny tym, że ołów w iloś¬
ci od 0,35 do 0,70% wagowych, wprowadza się
do kąpieli cynkowej w postaci cyniku hutnicze¬
go otnzymanego przez redukcję tlenkowych
związków cynkiu w piecach destylacyjnych o
muflach leżących, pirzy czym przygotowany
stop stapia się w tempeiraituiiże ód 480 do 520°C
iw piecu płomiennym lub indukcyjnym.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
kaldtm do sitopiu cynlkowego wprowadzany jest
w ilości 0,25 do 0,40% wagowych w postaci
cynku otrzymanego przez redestylację cynku
hutniczego sposobem ciągłym w ołowiowej ko¬
lumnie rektyfikacyjnej bądź przez dodanie do
kąpieli stopu kadmowo-cynkowego.

3. Sposób według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że
po sitopieniiu składnikó|W stopowych rafinuje
się za pomocą znanego polistyrenu wprowa¬
dzanego do kąpieli w postaci perełek lub gra¬
nulek.
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